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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	高内涵细胞成像仪
	1台
	详见具体技术规格

	
	激光显微切割系统
	1台
	


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

技术规格
一、总  则

1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

高内涵细胞成像仪

工作条件

 电源：230V±10%，AC50/60Hz

 环境温度：15-25℃
 相对湿度：20-80%

2. 基本用途
2.1 在不破坏细胞整体结构并保持细胞功能完整性的前提下，在单细胞水平或三维水平同时定量检测各种环境因素、各类外界刺激或者是各种不同的化合物对细胞的影响，分析它们对细胞形态、生长、分化、迁移、凋亡、代谢途径及信号转导，RNA干扰等各个环节变化的内在本质原因，在单一实验中获取大量相关信息，从而了解稀有或群体事件发生的表象和机制。
3.  技术性能及指标

3.1光源系统

#3.1.1 荧光光源：7色固态激光光源，波长范围如下，405nm，450nm，488nm，561nm，594nm，647nm，785nm。

#3.1.2 组化光源：独立的纯色LED落射光源，4色波长，包括447nm、530nm、590nm和617nm波长，无激发滤光片，用于彩色可见光/组织化学成像，包括但不限于HE染色，DAB染色、银染、油红O染色、吉姆萨染色和结晶紫染色。

3.1.3明场光源：白光固态LED透射光源，保障在无标记时观察和拍摄样品，明场图片可以与荧光图片进行叠加展示和分析。

3.2显微光路

3.2.1荧光检测模式：提供宽场荧光成像、激光转盘共聚焦成像。

3.2.2可见光检测模式：彩色可见光/组织化学成像、数字相差成像、明场成像。

3.2.3适合用于长期活细胞检测的防霉、防潮、防侵蚀的倒置全自动荧光显微系统。

#3.2.4采用平场高级消色差物镜，物镜2-60X可选，各种长工作距离及高NA值物镜，配备4X(NA0.13)，10X(NA0.30)，20X(NA0.4)，20X(NA0.7)，40X(NA0.6)，40X(NA0.95)，60X(NA0.9)等6组物镜。

#3.2.5同时具有两种自动聚焦功能，包括激光硬件自动聚焦功能（730nm波长），以及依据图像清晰度判定的软件聚焦功能；

3.2.6至少8组自动滤光片套件，可进行8种荧光的同时检测；

#3.2.7检测器：制冷微透镜Micro Lens CCD成像系统，芯片像素≥600万，图片分辨率≥2200x2200，主动制冷低于室温30℃；

3.3第三代双Pinhole转盘式激光共聚焦

#3.3.1 40µm pinhole转盘模块；
#3.3.2 70µm pinhole转盘模块；
3.3.3最大转速不低于10000rpm；
3.3.4采用MaxProjection软件算法，提供Z-stacking片层扫描3D成像能力；

3.3.5扫描同时提供实时数字共聚焦成像；

3.3.6提供最近邻复原（NND）反卷积算法；
3.3.7在同一实验程序中可同时使用共聚焦、宽场和明场成像模式；

3.4超高精度载物台：全自动高分辨率纳米马达载物台，步进精度不低于50nm，重复精度不低于100nm；
#3.5成像速度：384孔板单通道4倍物镜≤3min;

3.6兼容样本：符合SBS标准的6-1536平底孔板，U底和V底孔板，以及客户自制孔板，Transwell孔板，微流控芯片，载玻片，细胞和组织芯片等；
#3.7预览三级联扫功能：平底孔板和U底孔板均适用，具备低倍镜预览自动寻找目标物体，并可连续切换至少2种高倍物镜分别自动居中成像，适用于类器官、干细胞克隆、斑马鱼和其他任何ROI在一次实验流程中的3次自动扫板和分析，较普通整孔扫描模式可减少图片扫描时间和数据容量至1/15；

3.8原厂配置三气培养活细胞模块

#3.8.1温度控制系统：三维温度控制，保证培养室顶部、侧壁、底部及物镜温度控制在RT～40℃±0.1℃；

3.8.2 CO2调节：可以使用100%浓度CO2气体，自动调节浓度1％～20％，误差范围<0.1；

# 3.8.3 O2调节：自动调节O2浓度0.5%～环境值，误差范围<0.1；

湿度控制：>60%相对湿度。

3.9数据采集性能：

3.9.1计算机控制激发功率；

3.9.2预配置微孔板格式；

3.9.3可进行多图像拼接；

3.9.4具备时间动力学分析功能；

3.10分析处理软件性能：

3.10.1两种工作方式：on the fly实时扫描分析功能与离线分析方式，扫描完成同时可获得当前样品数据。

3.10.2可分析第三方图片，分析包括荧光显微镜，共聚焦显微镜的图像，支持成像设备元数据；
#3.10.2具有单细胞数据和图象双向追溯功能，能够将数据的分析结果和原始图像数据无缝连接和双向追溯，能够直接定位分析结果中特定数据所对应的图像和细胞分析结果，用于实验结果如CTC等稀有事件的追溯和验证；

#3.10.3具有预设解决方案或分析模块，包含：（1）细胞周期、（2）细胞伸展、（3）细胞毒性检测、（4）健康分析、（5）细胞运动、（6）微核检测、（7）神经生长、（8）神经分化分析、（9）彗星扫描、（10）质膜转位、（11）多分子转位、（12）受体研究、（13）血管生成、（14）蛋白共定位、（15）靶点激活、（16）有丝分裂分析、（17）点探测、（18）形态观察、（19）凋亡分析、（20）自噬分析、（21）细胞活力、（22）胆汁郁积分析、（23）克隆形成、（24）细胞骨架分析、（25）DNA损伤分析、（26）药物肝毒性分析、（27）类激素活性分析、（28）免疫组化分析、（29）细胞侵袭分析、（30）细胞器健康分析、（31）细胞增殖和死亡分析、（32）核质转位、（33）转染效率分析、（34）斑马鱼研究等灵活的应用软件；

3.10.4软件内置多种图像分析构件，如全自动细胞区域分割，可进行自动或手动参数优化，查找细胞核，细胞质，细胞，微核，神经突，纹理区域，计算荧光强度属性，形态学属性，人工智能机器学习插件，允许软件学习人类定制的算法过程；
3.10.5具备3D重构和3D分析功能，可提供体积、表面积、空间定位等测量结果；
3.11自带barcode scanner自动识别孔板所有信息，可整合原厂自动化机械臂成为全自动细胞和高内涵筛选系统，也可与其它第三方自动化系统整合；

3.12数据管理性能：

3.12.1可自动处理并加载HCS数据至SQL/ORACLE数据库；

3.12.2自动存储所有元数据（孔板布局、仪器设置和分析结果）；

3.12.3可存储附加信息（用户设定关键词、注释说明）；

3.12.4支持图像与数据点关联性的全链接查询；
#3.12.5可通过质控自动给出Z因子自动排序分析参数，确定最具代表性和稳定的分析参数，支持个性化模块设计，支持导出多种第三方分析软件格式文件用于数据深度挖掘；
3.12.6中央服务器提供数据储存分享功能，多用户可从不同的主机访问数据库实现图片和数据的分析和管理；

3.13图像工作站

CPU：8CoreXeonProcessorsat3.7GHz

显示：512MBNVIDIA高端显卡,双显DVI或VGA

内存：32GBECC双通道DDR2内存

显示器：24"DellLCDmonitor,1920x1080resolution

硬盘：500GBSATA硬盘

操作系统：64位Windows®10系统

3.14数据库工作站

CPU：4CoreXeonProcessors

内存：4GBECC双通道DDR2内存

硬盘：4TBSATA硬盘
显示器：24"DellLCDmonitor,1920x1080resolution

操作系统：64位WindowsSever2012系统
#3.15设备必须是已上市销售的成熟产品，不接受定制设备，需提供彩页和生产商网站证明。

4．售后服务与培训
4.1 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求；
4.2安装验收期间，在用户所在地对用户进行1周仪器操作和日常维护的现场培训。
4.3 仪器使用期间，制造厂家的应用支持工程师需在用户现场开展为期一周的应用培训，包含仪器操作、方法建立、数据处理、日常维护等内容。
4.4 保修：自安装验收之日起，设备整机保修24个月。
4.5 维修响应：24小时故障相应，48小时内到现场。
5. 交货地点：最终用户指定地点
6. 数量:1台；
7. 交货时间：合同生效后90天内。
激光显微切割系统 

1.工作条件

 电源：230V±10%，AC50/60Hz

 环境温度：15-25℃
 相对湿度：20-80%
2. 基本用途
2.1 用于组织细胞的分离，可高精度的捕获单个细胞，以减少非目标组织的沾染，为后续研究提供便利。
3.  技术性能及指标

#3.1显微镜系统：全电动正置荧光显微镜系统，独立电动控制单元, 以防止热量传递给显微镜
3.1.1显微镜控制：彩色触摸屏实现显示参数，实时控制XYZ调节、物镜转换，观察方式转换，滤块切换，视场光阑，孔径光阑调节等

3.1.2观察方法：各种观察方式（明场、相差、微分干涉DIC、荧光）一键式功能转换

3.1.3电动调焦系统：全自动调焦系统

3.1.4智能光源管理功能：存贮并自动调用各只物镜的在不同反差效果及照明方式（微分干涉、相差、荧光、微分干涉+荧光等）的最佳照明条件，自动记录、保存光强和孔径光栏设置

物镜转换器：全电动7位物镜转换器，可自动识别物镜位置

观察镜筒：视场数25，目镜：10×宽视野目镜，高眼点
#3.2载物台：高精度扫描载物台，可以使用载玻片和培养皿的样品夹。最小步进0.02 um，重复精度小于1um，扫描分辨率小于10nm，移动范围100x80mm。载物台要求可同时支持3张玻片，ibidi培养板，大玻片，petri 培养皿等，支持0.2ml，0.5ml，8连管收集，自动定位追踪

#3.3物镜系统：高紫外透过率切割专用物镜
5X UVI紫外高通物镜，数值孔径≥0.12，工作距离≥11.7 mm
10X UVI紫外高通物镜，数值孔径≥0.25,工作距离 ≥2.9mm
20X LWD XT紫外高通物镜 数值孔径≥0.4，工作距离≥ 6.9mm

63X LWD XT紫外高通长工作距离物镜，数值孔径≥0.7，工作距离≥2.6mm
150X XT平场半复消色差物镜，数值孔径≥0.9，工作距离≥0.25mm。
荧光系统

3.4荧光光源：
3.4.1带减光和快速挡板. 长寿面金属卤素灯，灯泡寿命 2000 小时，通过光纤连接于显微镜
3.4.2 5档荧光光强强度管理系统: 电动荧光光强可控制100/55/30/17/10%之间直接指定每个滤块激发光强度,有保存并恢复的功能（防荧光淬灭）。
3.4.3电动荧光滤色块转盘：全自动荧光滤块转换，荧光滤块转换速度小于等于0.03S

3.4.4荧光滤色块：预定位功能滤色块，无需要任何工具方便拆装，滤色块为显微切割专用滤块，具有高紫外透过率。紫外、蓝色和绿色荧光激发滤块 

UV激发：激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nm;   

Blue激发：激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 515nm;

Green激发：激发515-560nm; 阻挡580nm; 发射: 590nm

ＲＧＢ三色带通激发块，可同时观察到红绿蓝三种颜色
3.5切割激光器系统：
3.5.1激光器波长： 355 nm

3.5.2激光器能量：70微焦/脉冲

3.5.3脉冲频率： 80 Hz
3.5.4脉冲时长：＜4 ns
3.5.5激光强度可调范围：1%-100%
3.5.6激光器孔径可连续调节

3.5.7长寿命固体激光器，寿命: ≥20亿脉冲
#3.6切割方式：高精度激光棱镜扫描式切割，切割的过程中，只有激光在动，物台和样品保持静止不动。通过移动棱镜组控制激光移动进行切割，切割精度随着物镜倍数的提高而提高，精度可达不高于0.07um。软件完成激光切割位置自动校准。
3.6.1软件控制可实现切割方形，圆形或者任何形状和面积的样本

#3.6.2软件控制可进行实时切割，即一边划线一边切割，同时可以在荧光观察方式下进行实时切割，不需要切换明场进行切割；样品收集管可在荧光下进行观察

3.6.3激光沿标定样品外缘切割，激光不接触标定样品，有四种切割方式：1)Draw + Cut(先画再切), 2)Move + Cut（边画边切）, 3) Draw + Scan（先画再扫）, 4) Laser + Screw（z轴激光钻孔切割）, 5) P to P（点到点，激光扫描结合载物台移动）
3.6.4具有切割数据库功能，可以根据用户设定的路径，自动保存切割前，切割后的图片，无需在切割过程中手动拍摄，保存

3.6.5可以在软件上拍摄整张玻片的情况，并且根据已拍摄的图片选择需要切割的区域

#3.7收集方式：通过重力无接触一步收集样品；在收集的过程中不需要另外的激光或者脉冲；可以使用多种常规实验耗材收集样品，如：0.2 ml PCR管、0.5 ml PCR管，8连管等
3.8显微成像系统：
3.8.1数码黑白，彩色CCD摄像头

3.8.2规格：像素≥280万；2/3’
3.8.3像素点尺寸：4.54um×4.54um；

3.8.4图像采集速度： 38-40幅/秒（高速50f/s）
3.8.5灰阶数：8bit，12bit

3.8.6满井电子数：15000e-

3.8.7读出噪音：6e-

3.9原厂配备防震台

3.10、计算机：品牌机，i7CPU，内存16G以上，正版64位中文专业版windows10，24英寸液晶显示器
4．售后服务与培训
4.1 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求；
4.2安装验收期间，在用户所在地对用户进行1周仪器操作和日常维护的现场培训。
4.3 仪器使用期间，制造厂家的应用支持工程师需在用户现场开展为期一周的应用培训，包含仪器操作、方法建立、数据处理、日常维护等内容。
4.4 保修：自安装验收之日起，设备整机保修24个月。
4.5 维修响应：24小时故障相应，48小时内到现场。
5. 交货地点：最终用户指定地点
6. 数量:1台；
7. 交货时间：合同生效后90天内
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